esigma

Circuitos impresos

Requerimientos paralafabricacion de circuitosimpresos

Todas las distancias deben igualar o superar las especificadas en esta ficha técnica. En
los casos que se pueda se deben superar las distancias agqui especificadas lo més posible
ya que esto disminuye |os tiempos de fabricacion y los costos del PCB.

Cobre - Cobre 8

Cobre — Borde del PCB 16
Agujero - Agujero 20
Pista 10
Agujero metalizado 18
Agujero no metalizado 20
Linea de serigrafia 8

Corona de cobre pad ** 10
Pad minimo de via 40

1 mil = 0.001 pulgada (inch)

** Este valor se obtiene de hacer |a diferencia entre el didmetro del pad y el diametro
del agujero correspondiente a dicho pad, dividido dos.

Ej: Diametro pad (Dp) Diametro del agujero (Da)
48 mil 28 mil

Corona = (Dp-Da) /2= (48mil — 28mil) / 2 = 10mil

Esta distancia es la minima que se puede usar, pero es recomendable, siempre que se
pueda, usar distancias mayores para este item (recomendable 15 mil).

(e
Consider aciones al disefiar

e Asegurese de que el borde del PCB esté presente en un “layer” o capa
especial dedicado Unicamente a este propdsito, y que no esté presente en los
demas “layers”. Esto es porque el borde de la tarjeta DEBE estar contenido
SOLO EN UN ARCHIVO GERBER.



e Aseglrese de que ninguna linea sobresalga del borde del PCB, en
particular las lineas de serigrafiay cualquier texto o figura.

e Los fresados internos deben ser contenidos en un Unico layer dedicado solo a
estos, para que sean alojados en un Gerber separado.

Archivos de manufactura

Para fabricar |os PCBs utilizamos archivos en formato Gerber Rs274X 0 Rs274D para
cadalayer, y Exellon paralas perforaciones. Paralafabricacion de su PCB también
deberd enviar el archivo madre de donde provienen los Gerber.

L os archivos Ger ber necesarios son:

- Serigrafia Cara Superior (Top Silk) <nombre>.GTO
- Mascara Antisoldante Cara Superior (Top Mask) <nombre>.GTS
- Cobre (pistas) Cara Superior (Top Copper) <nombre>.GTL
- Cobre (pistas) Cara Inferior (Bottom Copper) <nombre>.GBL
- Mascara Antisoldante Cara Inferior (Bottom Mask) <nombre>.GBS
- Serigrafia Cara Inferior (Bottom Silkscreen) <nombre>.GBO
- Borde de Tarjeta <nombre>.BRD
- Top Solder Paste <nombre>.GTP

(Necesario solo si el PCB contiene componentes SMT y necesita un extensil de
dispensado de estario)

Si el formato de los archivos GERBER es RS274D,
adjuntar ademés archivo con las aperturas. <nombre>.APR

NOTA: estés son extensiones generadas por Altium DXP, otros programas (OrCAD,
Tagle, etc...) generan archivos Gerber con otras extensiones, con |las cuales podemos
trabgjar sin problema.

Archivos Excellon (Perforado):

- Perforaciones No Metalizadas: <nombre>.DRL

- Perforaciones Metalizadas: <nombre>.DRD



Estos archivos pueden generarse con extensiones diferentes, |o importante es que se
genere un archivo para cada layer del PCB, por gjemplo los archivos de perforado

pueden tener extension *.txt, *.tap, etc...
Si es necesario nosotros podemos proveerle manual es que indican como generar

archivos Gerber en el programa que usted use.

Por cualquier consulta no dude en comunicar se con nosotr os a nuestros tel éfonos,
0 escribanos, en breve se responder an sus preguntas.
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